
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP-3 

 
Der IP-3 ist ein passiver CPU-Kühler für AMD® und Intel® CPUs mit 

einer maximalen TDP von bis zu 70W, passend für die Gehäuse IP-40 
und IP-60. 

 
Über das Wärmeleitpad aus Kupfer und die drei vernickelten Kupfer-

Heatpipes wird die Abwärme der CPU effizient auf das jeweilige 
Gehäuse und dessen verbaute Kühlfinnen übertragen, sodass die 

Kühlung gänzlich ohne aktive Lüfterelemente auskommen kann. 
 

Wärmeleitpad aus Kupfer 

Drei vernickelte Kupfer-Heatpipes 

Unterstützt CPUs mit einer TDP von bis zu 70W 

Inklusive Wärmeleitpaste 

 
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Spezifikationen 

Sockeltypen Intel® Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 
AMD®* Sockel FM1, FM2, AM2, AM2+,  

AM3, AM3+, AM4 
Netto-Abmessungen (H/B/T) 12/165/100mm 
Verpackungsabmessungen (H/B/T) 50/175/240mm 

Nettogewicht 155g 
Bruttogewicht 360g 
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/42/504 

Garantie und Gewährleistung 24 Monate Garantie 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88885576 
4260455647625 

Lieferumfang Befestigungswinkel für AMD 

Wärmeleitpaste inkl. Spachtel 
Wärmeleitpaste für Gehäuseableitungen 

Schraubenset inkl. schraubbare Pins 
Ersatzheatpipe 

Merkmale Kühlplatte aus Kupfer 
Drei vernickelte Kupfer-Heatpipes 

Unterstützt CPUs mit einer TDP von bis zu 70W 
         *AMD nur, wenn der CPU-Montagerahmen entfernbar ist 


